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Organigramme des axes transverses
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Equipes Programmes
Imagerie et Robotique Médicale et Chirurgicale

IGG Informatique, Géométrique et Graphique IMIS Imagerie Multimodale Intégrative en Santé IGG-ICPS-SDC-CSTB-MIV-AVR-TRIO-IMIS-SMH-IPP-MécaFlu-MMB-GCE
----- Réseaux MaCEPV  Matériaux pour Composants Electroniques et Photovoltaiques Imagerie Physique et Systémes
ICPS Informatique et Calcul Paralléle Scientifique SMH Systémes et Microsystémes Hétérogénes ICPS-SDC-MIV-TRIO-IMIS-MaCEPV-SMH-IPP-MécaFlu-MMB
SDC Science des données et Connaissances IPP Instrumentation et Procédés Photoniques CaIcu}I scientifique )
CsTB Systémes Complexes, Bioinformatique Translationnelle MécaFlu  Mécanique des Fluides 'GG'R“T”Z"CPS',SDC'.CSTB'M'V'AV,F:',T;',O"M_'S'SMH"P':;Mec_aF'”'MMB
MIV Modeles, Images et Vision MMB Matériaux Multi-échelles et Biomécanique IS\In)aCS:/ﬁV ?ng:lln’eeill images et teledetection pour 'environnement
AVR Automatique, Vision et Robotique GCE Génie Civil et Electronique .. cca o s . e

U o I ! : ) R , . . . Ingénierie des matériaux pour I’énergie et I'environnement
TRIO Télédétection, Radiométrie et Imagerie Optique Csip Conception, Systéme d’Information et Processus inventifs

AVR-MaCEPV-SMH-IPP-MécaFlu-MMB-GCE-CSIP
Industrie du Futur et Usine Intelligente
Réseaux-SDC-CSTB-MIV-AVR-SMH-GCE-CSIP




